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　随着内存规格与技术不断地快速发展，加上计算机行业和DRAM晶圆厂的合力推动，DDR2将于2005下半年成为主流规格并更为市场所广泛接受。横跨内存模块与数码储存领域的全球领导厂商之一的Apacer宇瞻科技（Apacer宇瞻），注重发展Access the best ”力求完美、分享记忆” 的产品及服务。 
Apacer宇瞻全系列DDR2内存模块早于2004年就已进入量产阶段，其全系列产品包括服务器、桌上型、笔记型计算机内存模块，规格从DDR2 400/DDR2 533一直到DDR2 667皆已经过主机板大厂及OEM客户平台的实测与认证，而且更是领先业界将无铅制程导入到内存模块生产中，符合环保的要求。所以，在DDR2即将迈入主流之际，Apacer宇瞻科技无论在技术、设备、生产能力、生产规模等各方面均已做好万全准备。


宇瞻DDR2无铅内存模块

宇瞻电子总经理何宏能表示：“宇瞻DDR2全系列产品不仅完全采用原厂颗粒，符合JEDEC DDR2规格标准，而且采用无铅制程，通过“限制有害物质使用”（RoHS）条件规范，在向用户提供最稳定、最可靠品质产品的同时，更是响应国际环保号召，为保卫我们的地球家园不懈努力。”

Apacer宇瞻DDR2内存模块在制程技术、颗粒封装方法及工作电压规范等方面，均可大幅提升内存的优异效能，Apacer宇瞻所推出的DDR2 内存采1.8伏特电压设计，超越前一代DDR所采用的2.5伏特电压设计，大幅降低电压使用量，且在超高速度的运作下，降低热流的产生，提高散热效能，再加上FBGA封装方式，以改进其耗电和散热性能。另外，DDR2芯片采用ODT(On Die Termination)技术使高速下的内存信号噪音降到最小，进而改善时脉的极限值。

同时，Apacer宇瞻确保所有内存模块为无污染制程，并强调内存模块高品质与高效能，除率先采购无铅化的IC颗粒外，更是将印刷电路板（PCB）及SMT生产线的焊接材料及温度等参数都进行调整，并通过高温的可靠度测试，符合环保的要求。

　　在DDR2时代即将来临的今天，Apacer宇瞻不但结合晶圆厂的技术支持，更利用全新的无污染生产制程、严苛的环境测试分析来解决所有在生产过程中所产生的不良问题，且针对各大主机板厂商与芯片组厂商，以及Intel最新平台完成严格测试，以符合JEDEC DDR2规格标准。不但使Apacer宇瞻全系列DDR2内存模块具有最佳稳定性，更将产品兼容性问题降至最低，提供产品品质保证。DDR2将于2005下半年成为主流规格并带领全球跨入飙速新纪元，Apacer宇瞻全系列DDR2内存模块，将是客户与消费者选择新平台的最佳配备。

